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证券代码：600460              证券简称：士兰微                编号：临 2021-067 

杭州士兰微电子股份有限公司 

关于获得政府补助的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

一、获取补助的基本情况 

2021 年 7 月 1 日至 2021 年 10 月 14 日，杭州士兰微电子股份有限公司（以

下简称“公司”）及控股子公司收到各类政府补助资金的情况如下： 

（一）与资产相关的政府补助 

获得补助单位 补助项目 
补助金额 

（万元） 
资金到账时间 补助批准文件 

杭州士兰微电子

股份有限公司 

士兰功率集成电路省级

重点企业研究院建设 
500.00 2021 年 10 月 14 日 

浙财科教（2021）

18 号 

变频器用关键芯片、模

块及检测能力建设 
55.80 2021 年 9 月 6 日 暂无 

高清晰度实时视频监控

SoC 研发及应用 
403.80 2021 年 8 月 25 日 

浙财建（2021）

64 号；杭财企

（2021）35 号 

安全可控工业控制系统

用系列 SoC芯片研发和

产业化 

66.00 2021 年 8 月 25 日 

浙财建（2021）

64 号；杭财企

（2021）35 号 

（二）与收益相关的政府补助 

获得补助单位 补助项目 
补助金额 

（万元） 
资金到账时间 补助批准文件 

杭州士兰微电子

股份有限公司 

2020年滨江区集成电路产

业政策资助资金 
300.00 2021 年 9 月 29 日 

区经信（2021）

28 号 

2020年国家重点扶持领域

高新技术企业补助资金 
10.00 2021 年 7 月 8 日 

杭科高〔2020〕

178 号 

成都集佳科技有

限公司 

研发准备金奖补 11.09  2021 年 7 月 23 日 
成财教发

（2020）67 号 

省级科技计划项目资金-

智能功率模块 
20.00  2021 年 7 月 23 日 

成财教发

（2020）34 号 

支持外贸企业开拓市场

认证补助 
10.68  2021 年 9 月 15 日 

成财发（2020）

68 号 

成都士兰半导体

制造有限公司 
省级知识产权专项资金 20.00  2021 年 9 月 24 日 

成财环发

(2020)111 号 
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单笔收到金额低

于 10 万元的其

他零星补助合计 

专利资助、研发补助等 12.9 
2021 年 7 月 1 日至

2021 年 10 月 14 日 
略 

二、补助的类型及其对上市公司的影响 

公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定认为，上述政府补

助资金合计 1,410.27 万元，其中：与资产相关 1025.60 万元；与收益相关 384.67

万元，直接计入当期损益的金额约为 384.67 万元。最终的会计处理以及对公司 

2021 年度利润产生的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。 

敬请广大投资者注意投资风险！ 

 

特此公告！ 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 

董事会 

2021 年 10 月 16 日 


